EHERIPVDIEE

SR T2 HRENPVDIRE, FIHIRIEREMOARBIBIAZN . B
ENRERNENS, RBEMIRERR., BRI UEENSHERERE,

Tigi

BB B IR

EIFFREMARE .

AENSAFL

— %I PVDHEIR (AIP) E A2 Al il 89 [V 4 AR AR AU B9 A8 753
EEYERE.

- BFIFAETEBENPVDEMM (ZIRAIP/HCD/UBMS/+
Hye) , LURSHIEIHIERZ B R IRE,

- EZEIENEIEAR

- ML RRHIE e R ﬁf’%’%ﬁ%@??
- MBS EAMAMEARR ==
- i@@ﬁﬁ'&/ﬁ IEEE
mo—ﬂm wm
TiN Fine FT
[REfRmERRE

o MRS EL AT RE S A ENS BRI B R AL MITE
BEERME.

o RBEEREAFE, REMPNERFE, BEFEN
FE L, REMBRABSSH T, MEBEIERS.

o EBRNER D EBEENELE.
- BRI EIAS: & EFISmooth AX/Smooth MX
- 1EIRERIRR B4 | IR (FFISmooth CX

e

| EREEH

—
100umpei- - &

TiN Smooth MX
g iR ERmERE

FRIEXR5I

BARSEEENAENS
TETINIEE

MEVEE : 600°C EEERER : 0.5
REMLEE : Rz<0.1 ERIEERRE : <500°C

DUREEIZE — S HIRIENS

Fine FT

FEPVD-RALEL (HCDA)

fEFE : 24GPa
JRE : 3+1pm

N = =]
TBPVD- LS (HCDA) TRTICNARE

8 : 32GPa MEVRE : 400°C EEE{RER . 0.2
R : 3+1um REMEKEE : Rz<0.3 RIEREE : <500°C

Fine FC BRI

N =) =
TEPVD- A{LEE (HCDST) TRCNIRE

FEfE : 20GPa MHEVRRE : 700°C EE12(%81 : 0.5
RE : 3+1um REMAREE : Rz<0.1 BERIERE : <500°C

(SBEEMR /SR EM)

EEB BB S ZE 8 Smooth
MXBJ{REFHEERZAR

- IRE e REERREE

- B EIAAR ¢ SSE

- R - U EhAEE

HABREZKEITICN

smooth MX

10

FanREL (x10000)

Smooth AX =rEEanmEsE

TETIANEE
TIEPVD-FUCAEE (AIPSSTE) iR G

T#E : 28GPa MEVERE : 800°C EE%ER : 0.5
FEE : 1.540.5um REAEREREE : Rz<0.2 ERIEEE : <500°C

Smooth MX EaassmnEkEn

A= ] =1
TEPVD- ALk (UBMSHT) FIRTIMONIR/E

T3 : 18GPa MEVERE : 500°C EE%ER : 0.5
JRE : 3=1um REAARERE : Rz<0.1 EIERE : <500°C

Smooth CX EuEsmmRIEimEamE:

Ky /:.EI.CrN =l
TBPVD-FALEE (UBMSH) R iR/E

f#E : 20GPa MEVRRE : 700°C EEIR(RER : 0.5
RE : 3+1um FREMAREE : Rz<0.1 EIEEE : <500°C

(EERUFEEZE R ELH]
SEESNEEREE, BN
N IR A S | FR AU SR,

- =E ; TRER{LE

- BREAARL : PAG-GF

- KR - IR E R

) HOKU-NETSU

.7 Surface Technology




